
예제 18 

리플로우 납땜에서 장치의 변위 분석 

기계적 응력 해석 

 

수지로 포장된 요소와 기판으로 구성된 장치를 분석했습니다. 

온도가 20도에서 260도로 증가했다고 가정했을 때 열 부하 분석이 수행되었습니다.  

열 부하로 인해 장치가 변형되었고 리드 와이어가 바깥쪽으로 이동 되었습니다. 장치 장착에 영향을 

미친다는 것을 알 수 있습니다. 

 

 

 
(그림 1. 분석모델) 

 

 

 
(그림 2. 결과) 


